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（開示事項の経過）大口受注の件に関する進捗状況のお知らせ 

 

 

 当社は、平成 29 年６月 26 日に公表しました「大口受注に関するお知らせ」にありますとおり、下 

記概要の商品を受注しましたので、その進捗状況をお知らせします。 

 

 

記 

 

１．受注の概要（平成 29 年６月 26 日公表時点） 

（１） 受 注 商 品  半導体検査装置 

（２） 受 注 金 額  45 億円 

（３） 契 約 納 期  平成 30 年３月期 第２四半期 

   なお、今回の受注相手先、受注製品の種類、名称、台数、販売・供給地域、及びその他具体的

内容につきましては、受注相手先からの営業秘密保護要請に基づき、一切公表することができま

せん。 

 

２．進捗状況 

   当初は、平成 30 年３月期第２四半期中に全数売上計上見込でありましたが、一部（６億円程度）

の商品の納入が遅れることが判明し、前回（平成 29 年６月 26 日）公表しました平成 30 年３月

期第２四半期の連結売上高への計上見込より、当該一部の遅延分の６億円程度の売上計上が、平

成 30 年３月期 第３四半期に完了する予定となります。 

 

３．今後の見通し 

   現段階においては、上記進捗状況どおりの見通しでありますが、さらなる納入の大幅な遅 

延等の場合は、速やかに公表します。 

   また、前回（平成 29 年６月 26 日）公表しました当該案件は、平成 29 年５月 11 日に公表しま

した、平成 30 年３月期の業績予想に含まれておりませんが、通期の業績に与える影響につきまし

ては、他の様々な要因も含めて現在精査中であり、業績予想の修正を要する場合には、判明次第

速やかにお知らせいたします。 
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